










































































































































专利名称(译) 层压体、带配线的基体、有机EL显示元件、有机EL显示元件的连接端子及它们的制造方法

公开(公告)号 CN100517797C 公开(公告)日 2009-07-22

申请号 CN200380100045.6 申请日 2003-10-10

[标]申请(专利权)人(译) 旭玻璃有限公司

申请(专利权)人(译) 旭玻璃有限公司

当前申请(专利权)人(译) 旭玻璃有限公司

[标]发明人 蛭间武彦
赤尾安彦
藤原晃男
中村伸宏

发明人 蛭间武彦
赤尾安彦
藤原晃男
中村伸宏

IPC分类号 H01L51/52 H05B33/06 H01L27/32 H01L51/56 H05B33/14

CPC分类号 H01L51/0017 H01L51/56 H01L27/3288 Y10S428/917 H01L51/0021 Y10T428/24917

代理人(译) 胡烨

优先权 2002303278 2002-10-17 JP

其他公开文献 CN1685767A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供了由基体上的以Al或Al合金为主成分的导体层1，和在该导体
层1上的以Ni-Mo合金为主成分的顶层形成的带配线的基体形成用层压
体，蚀刻该层压体除去不需要的金属而形成的带配线的基体及其制造方
法。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/19a2ac17-b963-49d9-ac1d-75daab722d22
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032211551/publication/CN100517797C?q=CN100517797C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100517797C

